
μModuleとは
 簡単設計:すぐに使えるモジュールを開発

自社の高性能アナログICと、FET、インダクタ、
コンデンサなど最適化された周辺回路を
ワンパッケージ化しているため、
外付部品はほとんど必要ありません。
つまり設計工数を削減することが可能です。

 豊富なラインアップ:さまざまな設計課題に対応
電源ソリューション以外にも、絶縁インター
フェース、産業機器・通信機器に向けた
シグナルチェーンなどマイクロ・モジュールは
さまざまな分野へ展開しています。

 コンパクトソリューション:従来品の約50％※の実装面積を実現
ディスクリート構成した同等の電源回路に比べ、実装面積を約半分に削減。
低背パッケージなので基板裏面への実装も可能です。また、エアーフロー効率も向上します。

μModule®

技術的課題 + 部品点数が少ない + 設計工数の削減 = 電源ICの課題を解決

※ADI社比
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 熱特性
高効率で高性能な自社ICと周辺部品を最適にレイアウトし、さらに優れた熱特性のLGA/BGA
パッケージを採用しています。
熱抵抗はヒートシンクなしでも最大接合温度125℃でわずか15.4℃/W（LTM8033）です。

 ノイズ対策
マイクロ・モジュールには、シールドタイプのインダクタやフィルタ回路が内蔵されています。
またパッケージ内の部品レイアウトやゲートドライブはそれぞれ最適化しています。

 大出力が可能な並列運転
複数のマイクロ・モジュールを並列接続することで大電流出力が可能です。
また、電流制御モードにより、各出力電流を均等に制御します。

※LTC6902を使用することにより、マルチフェーズ制御も可能です。
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 実装・設計サポート
アナログ・デバイセズの深いレベルでのアプリケーション・ノウハウと、使いやすい設計支援
サービスにより、お客様の製品開発期間の短縮に貢献します。
アナログ・デバイセズの設計支援ツールは、そのリソースをWEB上に用意。

無償シミュレーション・ソフト LTspice®

LTpower CAD 設計デザイン・ツール

µModule構造図

SUB

L12.8 mm

小型プロファイルSiPパッケージ
MAXM製品LTM製品

製品種別

降圧コンバータ 昇圧コンバータ 昇降圧コンバータ 反転（マイナス）出力製品

絶縁電源製品 多出力製品

高耐圧製品
低入力電圧製品
低ノイズ製品

LEDドライバ
バッテリ・チャージャ
リモートセンス対応品

PSM（パワー・システム・マネージメント）製品
電源内蔵絶縁インターフェース（RS485/RS232対応、SPI／I2C対応、USB対応、

CAN対応、データ変換 SPI 対応）
シグナルチェーン（高精度µModuleソリューション、µModuleレシーバー）

CLICK

製品インデックスは「マイクロ・モジュール製品カタログ」をご覧ください。
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